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FORMULARUL (F3.6)

DECLARATIE
privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data: 08.09.2023
Numarul procedurii: ocds-b3wdpl-MD-1692764021362
Catre: Institutia Publica Organizatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Subsemnatul, Vitalie CELONENCO reprezentant imputernicit al S.C. ,,RETELE
TERESTRE" S.R.L in calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii
nostri sau rudele sau asociati ai lor nu este in relatii care ar fi putut considerate ca un
conflict de interese.

2.1n cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta
imediat informatia respectiva catre autoritatea contractanta.

3. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii
nostri sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere,
escrocherie, complotare, constringere sau alte practici anticoncurentiale in procesul
pregatirii ofertei din cadrul prezentei licitatii, conform prevederilor din documentele de
atribuire, punctul IPO10.

4.1n legaturd cu procedura respectivd de licitatie si cu orice contract care,
eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate
nici un fel de plati catre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii,
partenerii nostri sau rudele lor, care sint implicati in achizitia publica, implementarea
contractului si aprobarea platilor contractuale in numele autoritatii contractante.

Data Completar”: 08.09.2023 Digitally signed by Celonenco Vitalie

Semnat: Date: 2023.09.09 00:08:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: Vitalie CELONENCO
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: S.C. ,Retele Terestre” S.R.L.
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